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50 YILI İLE İLGİLİ
ELEŞTİREL BİR BAKIŞ



TÜRKİYE’DE YARIİLETKEN TEKNOLOJİSİ / MİKROELEKTRONİK 
İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİN 

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK BAŞLADIĞI,
EN YOĞUN VE DİNAMİK OLARAK YAŞANDIĞI DÖNEM 

70’Lİ YILLARDIR: 

▪ PHILIPS’in tranzistor fabrikası kurma girişimi (1971)

▪ SIEMENS’in RF güç tranzistoru fabrikası kurma girişimi (1971) *

▪ İTÜ Mikroelektronik Laboratuvarının kurulması (1974)

- İlk kalın film tümdevrelerin gerçekleştirilmesi (1975)

- İlk MOS tranzistorun gerçekleştirilmesi (1977)

▪ TESTAŞ’ın kurulması (1976) *

- EXAR ile tranzistor ve tümdevre lisans anlaşması (1977)

- Tüm donanımın ithalat sözleşmelerinin tamamlanması (1979)

▪ TÜBİTAK-MAM’da YİTAL’in kurulmasına başlanması (1979)
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Bu birikimden yararlanarak TELETAŞ ve ASELSAN
kendi kalın film üretim tesislerini yurt dışından 
“know-how” ya da lisans almadan kurdu (1975).

İTÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK KALIN FİLM KARMA TÜMDEVRELERDEN BİRİ 



1977 – İTÜ’de gerçekleştirilen ilk MOS tranzistorlar



70’Lİ YILLARDA BAŞLAYAN BU ETKİNLİKLER 
TÜRKİYE’DE MİKROELEKTRONİK ALANINDA

BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞEN 
OLUMLU YAHUT OLUMSUZ GELİŞMELERİN

TETİKLEYİCİLERİ OLDU 



80’Lİ YILLAR:

▪ İTÜ Mikroelektronik Lab’da ilk küçük ölçekli MOS tümdevreler üretildi *

▪ 80 askeri darbesi ile TESTAŞ üst yönetimi tümü ile değiştirildi

▪ YİTAL, TESTAŞ’ın Ar-Ge birimi olarak görevlendirildi (1980) *

▪ YİTAL’de EXAR lisansı ile bipolar tümdevre denemelerine başlandı (1983)
___

 
▪ YİTAL’de 3 μm CMOS teknolojisinin kazanılması amacı ile NATO-SfS 
programından 600.000 USD destek alındı (1988) *

▪ TELETAŞ, Sistem-12 MOS tümdevrelerinin üretilmesi projesi (1988) *

▪ İTÜ-ETA Vakfı kuruldu (1989) *

▪ TESTAŞ Ankara tümdevre üretim tesisi ODTÜ’ye verildi (1988) 
___

▪ TESTAŞ Aydın tesisleri, ithal edilmiş cihazlarla birlikte satıldı



İTÜ Mikroelektronik Laboratuvarında  öğrencilerin 
tasarımını, üretimini ve testlerini yaptığı tümdevrelerden biri (1983)



YİTAL



YİTAL



YİTAL’de EXAR lisansı ile gerçekleştirilen 
ilk bipolar tümdevrelerden biri (1983)



90’LI YILLAR:

▪ YİTAL’de NATO-SfS TU-MICROFAB projesi tamamlandı ve ilk CMOS    
tümdevrelerin tasarım ve üretimine başlandı (1992) *

▪ YİTAL’de 1,5 μm CMOS teknolojisini amaçlayan NATO-SfS TU-MICROFAB-2
projesine, yerel sanayinin de %50 (400.000 USD) katkısı ile başlandı (1994) *

▪ Proje 1999 da tamamlandı ve 1,5 μm CMOS çift metal-çift poli teknolojisi
kazanılmış oldu.  

▪ 1991’de İTÜ-ETA Vakfı Türkiye’nin ilk VLSI Tasarım Merkezini kurdu *.

▪ 1991’de İTÜ, A.T. Tarafından 1985’de kurulmuş olan EUROCHIP’e üye oldu
ve alınan 120.000 USD destekle İTÜ VLSI Tasarım Laboratuvarı kuruldu. *

▪ Bu gelişmelerden etkilenen ALCATEL ve daha sonra başka küresel 
şirketler İstanbul’da VLSI tasarım merkezleri kurdu. 

Intel’in 1985 de çıkarttığı ve 10 yıl kadar hakimiyetini sürdüren 
i386   işlemcisi de 1,5 μm CMOS teknolojisi ile üretilmişti.

▪ Bunları genç girişimcilerin kurduğu yerel VLSI tasarım şirketleri izledi.



YİTAL’de gerçekleştirilen ilk 1,5 μ çift metal-çift poli CMOS tümdevre
6 bit 50 MHz flaş ADC (1998)



Tasarımı Türkiye’de yapılmış, seri üretimi AMS’de yaptırılarak
ASELSAN’da bir cihaz ailesinde kullanılmış olan ilk tümdevre 
(İTÜ-VLSI Lab. ve ETA-ASIC Tasarım Merkezi, 1998)



2000’Li YILLAR:

▪ 2004 de Mikroelektronik Ltd. adı ile şirketleşmiş olan İTÜ-ETA 
 ASIC Tasarım Merkezi’nın çoğunluk hisselerini 2010’da ASELSAN
aldı ve burada ASELSAN’ın ihtiyaç duyduğu stratejik tümdevrelerin

 tasarımına başlandı.

YİTAL’de kazanılan teknoloji ile 2001’de kripto tasarımı ve 
lojik tasarımı MAE’de yapılmış olan kripto çiplerinin seri
üretimine ve üst düzey devlet görevlilerinin telefonlarında
kullanılmasına başlandı.

•

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BÜTÜN BU GELİŞMELER 
70’LERDE BAŞLAMIŞ OLAN HAREKETLİLİĞİN UZANTILARIDIR



Tasarımı Mikroelektronik Ltd’de yapılan ve IHP’de üretilen
Si-Ge hızlı ADC tümdevresi



Tasarımı yapılan CMOS tümdevreler ise Avrupa’da bulunan
çok sayıda“foundy”den birinde yaptırılıyordu.

•

Ancak zaman içinde bütün bu firmalar üretilecek tümdevrelerin
nerelerde kullanılacağını sorgulamaya ve savunma sistemlerinde 
kullanılma potansiyeli olan tümdevreleri üretmeyi reddetmeye
başladılar *

•

Son yıllarda, tasarımı yapılan stratejik CMOS tümdevrelerin üretimi
sadece Malezya’daki Silterra’da 130 nm (ve indirgenmiş 110 nm) 
teknolojisi ile yaptırılabiliyor. 

Si-Ge tasarımların üretimi ise yaptırılamıyor.

•

Mikroelektronik Ltd.’de tasarımı yapılan stratejik SiGe tümdevreler
Almanya’da, IHP’de yaptırılıyordu.

•



• Bu durum Türkiye’nin kendi mikroelektronik üretim
tesisine sahip olma zorunluluğunu yeniden hatırlattı.

• Bu zorunlu hatırlama sayesinde önce Sanayi ve Teknoloji
 Bakanlığı, daha sonra Savunma Sanayii Müteşarlığı öncülüğünde
bir dizi çalışma yapıldı. Sonuçta 2010’larda bazı iyi hazırlanmış

 üretim projeleri gündeme geldi *

• Herbirinin maliyeti 250 M USD civarında olan  bu  iki projeden
herhangi biri gerçekleşmiş olsa idi;

- Sivil sanayi küresel çip krizinden daha az etkilenecekti

- Savunma sanayiinin stratejik tümdevre ihtiyacının 
önemli bir bölümü yurt içinde üretiliyor olacaktı. *



• İthal edilerek kullanılan tümdevrelere veri çalınmasını yahut
“gerektiğinde” tümdevrenin  susturulmasını sağlayacak 

 “arka kapıların” konulmuş olması olasılığı.

• Tasarımı Türkiye’de yapılarak dışarıda ürettirilen tümdevrelere
üretim aşamasında bu  amaçla yapılabilecek ve farkedilmesi 
çok zor eklentiler yapılması olasılığı.

STRATEJİK TÜMDEVRELERİN 
YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİNİ GEREKTİREN

AMA GENELLİKLE ÜZERİNDE KONUŞULMAYAN  RİSKLER:




